
時間 内容 講演者

13:30-14:00 開場

14:00–14:20 基調講演 テックソフト3D 社長 タイラー バーンズ

14:20–14:40 テックソフト3Dの現況 -戦略的買収と施策
テックソフト3D 部長 デビッド グリーブ

14:40–15:10 HOOPS製品の新機能と今後の開発計画 テックソフト3D 部長 エリック ビンション

15:10–15:30 CEETRON製品の新機能と今後の開発計画 テックソフト3D 部長 エリック ビンション

15:30–15:40 休憩

15:40–16:00 お客様講演 株式会社DTダイナミクス 社長 道廣 隆志 様

16:00–16:25 フォトリアリスティックレンダリングへの対応 テックソフト3D 部長 デビッド グリーブ

16:25–16:35 パートナー様講演 AMCブリッジ 吉田 健二 様

16:35-16:45 質疑応答 ( Q & A ) テックソフト3D 地域部長 高場 浩二

16:45-16:55 終わりに テックソフト3D 社長 タイラー バーンズ

17:00-19:00 懇親会
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